
Použití:
-

-

-

-

-

-

Popis:

Nosi� bez nosi�e
Celková tl. (bez odd�lovací vrstvy) asi 1 mm
Odd�lovací vrstva silikonový papír
Typ lepidla butylkau�uk / PIB
Odolnost v��i vod� trvale odolná
Odolnost v��i stárnutí velmi vysoká
Není odolná v��i

Odolnost proti odtrhu (IPM 5009)** � 25 N / 25 mm
Povrchová lepivost (Tack) velmi vysoká
Rozsah teplot

Jednotky balení:
Teplota zpracování +5°C až +40°C Délka role 30 m
Ší�ka pásu 10 mm až 50 mm
Délka role (standard) 30 m Ší�ky pásu v mm              10    15    20     25
Pr�m�r vnit�ního jádra 76 mm Po�et rolí v kartonu          15    12    10      8
Barva butylkau�uku �erná
Skladování v suchu p�i 5°C až 25°C Ší�ky pásu v mm        30     40     50

Po�et rolí v kartonu      7       6      5
* v souladu s p�íslušnou normou DIN,  ** p�i 100 mm/min, odtahování pod úhlem 90° 

Další technické údaje o BUTYLOVÉ OBOUSTRANCE bez nosi�e na vyžádání.   

Siln�  zvýrazn�ny  standardní rozm�ry.

Vyhrazujeme si zm�ny v rámci dalšího vývoje produktu   Stav �ervenec 2005 • nahrazuje vydání z února 2005.

Certifikováno u DQS 
podle DIN EN 9001: 2000

reg. �íslo 56398-QM

Výhradní dovozce do �R:

HASOFT  VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo nám�stí 48
588 13 Polná
tel./fax:            +420 567 212 107
mobil:              +420 774 537 463
e-mail:             hasoft@hasoft.cz   
internet:              www.gerband.cz

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplika�ní techniky
týkající se lepícího pásu uvádíme na základ� vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepící
pás se používá v nes�etných technických pr�myslových oborech. Požadavky na
lepící pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí p�ed použitím
bezpodmíne�n� sám vyzkoušet vhodnost našich produkt� pro sv�j speciální ú�el.
Všechny údaje, pokyny a doporu�ení jsou bez záruky. Zm�ny technických údaj�
jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatn�; krom� toho se bezplatn� a
nezávazn� zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplika�ní techniky a
zkoušíme lepené spoje s originálními materiály podle b�žných norem nebo
specifikací zákazník�.

BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA bez nosi�e ut�s�uje a lepí parot�sné
vrstvy nepropoušt�jící vzduch a páru v konstrukcích st�ech, dále t�sní
detaily p�i montáži oken a fasád. 

olej�m a organickým
rozpoušt�dl�m nap�. benzínu BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA bez nosi�e

neobsahuje rozpoušt�dla ani žádné halogenové
slou�eniny a slou�eniny t�žkých kov�.

Odd�lovací vrstva

BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA
G651.01

bez nosi�e
(oboustr. lepící butylkau�uková páska s "fingerliftem")

BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA bez nosi�e t�sní a fixuje obložení
sk�í�ových rozvad���, dále najde využití též p�i výrob� nádob a
kontejner�.

BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA bez nosi�e má
toto složení: lepidlo z extrudovaného
butylkau�ukového t�snícího materiálu na
silikonovém papíru bez nosi�e, s p�esahem na
obou stranách tzv.Fingerliftem.

Butylkau�ukové 
lepidlo (�erné)
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Podklady musí být suché a zbavené ne�istot zhoršující p�ilnavost jako
nap�. prachu, tuk� a oleje. Porézní podklady je nutno p�ed polepením
opat�it dostate�nou vrstvou základního nát�ru pro zlepšení p�ilnavosti
Butyl-Primer 6000, nebo STAVLEPU. 

BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA bez nosi�e t�sní mimo jiné i v�trací
šachty a klimatiza�ní za�ízení.

BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA bez nosi�e ut�s�uje i spáry, spoje a
napojení p�i zpracování d�eva, skla a kov�, také t�sní p�i lepení
zateplovacích desek.

BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA bez nosi�e není vhodná pro lepené
spoje s mechanickým namáháním. Pásku nalepujte, aniž by jste ji
napínali, a pe�liv� ji p�itla�ujte. �ím siln�ji p�itla�íte, tím lépe páska
p�ilne k podkladu. Snášenlivost BUTYLOVÉ OBOUSTRANKY bez
nosi�e s gumou a plasty je nutné kv�li eventuální difúzi zm�k�ovadel
p�edem vyzkoušet.
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Technická data:

-30°C až +80°C (se stoupající teplotou
lepící hmota m�kne a více lepí; p�i
poklesu teploty op�t tuhne a je pevn�jší)


